compliant
N{roHS

Bohrbild/
arill pattern

End/final '_I'_1,45 +/-0,05
Bohr/drill 11,60 +/-0,025

Enddurchmesser metallisiert mit min. Cu 250m Epartielle
Unterschreitung nicht zulassi%). Ge ltig f¢r HAL (Kante bedeckt),
chem. Sn, chem. Ni/Au oder chem. Ag

F¢r Leiterplattendicke: >1,50mm!

Final diameter metallizes with min. Cu 250m (partial lower deviation RevB 211204
Is not allowed). Valid for HAL (edge covered),

immersion Sn, immersion Ni/Au or immersion Ag

For printed circuit board thickness: >1.50mm!

Technische nderungen vorbehalten!
Unterliegt nicht dem nderungsdienst!

Subject to change without notice!
Is NOT subject to change service!

W!RTH ELEKTRONIK

Werkstoff | material: MaCstab / 5:1
scale: .
eMmcome .
FreimaCtoleranz: R
Preimact DIN ISO 2768 - mH =}
Datum / date| Name / name| Benennung / denomination:
Bearb. / drawer | 25.03.15 -
Gepr. T auth Sicherungssockel
gean./ mod. | 30.08.17 1-polig
Kunden- oder Liefﬁrantennumme'r:
B | Indexerh®hung S-Zg | 30.08.17 | Opz Customer- or suppler part number Zeichnungsnummer / drawing number. ,;Bwo!%t; 1
A | Neu 25.03.15 | Haug — C 90
Zust. nderung Datum Name Teller;'ummer: ber: E 214 2-1 von 1
index modification date name | Supplier part number. of

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielf2ltigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.

MaCangaben in Millimeter
Dimensions in millimeters

8 | 7 | 6 5

4 3 2 |

1




	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht3
	Schnittansicht A-A
	Zeichenansicht5
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht8




